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Abstract (en)
Manufacturing aluminium or aluminium alloy strip for electrolytic textured lithographic plates, comprises continuous strip casting, and rolling the cast
strip to finished size with a minimum reduction of 90 % and without further heating. Also claimed is a lithographic plate manufactured by the above
method.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Bandes aus einer Aluminiumlegierung fir elektrolytisch aufgerauhte, lithographische Druckplatten
wird die Legierung kontinuierlich zu einem Band gegossen und das gegossene Band mit einem Abwalzgrad von mindestens 90% und ohne
weitere Warmezufuhr auf Enddicke gewalzt. Die resultierende Mikrostruktur im oberflachennahen Bereich des Bandes flhrt zu einem verbesserten
elektrolytischen Aetzverhalten. <IMAGE>
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